28,7 [1.75]

19,8 [.76]

19,7 [.78]

2,7 [.706]

l —
| N |‘ _t |
S : !
| 1 i H 1N N M
N \ N H Q L
(@) —] ()
& T - - - o
- \ 2 < 1] %ﬂ Il
N T 1 - L L
L -
\&t Frontplattenausschnitt (Rickseite)
—~ Panel cul out (rear side)
N
O
- Print Bohrplan Bestickungsseite i 20201 [ 70200 min. Finbauabstand
. PCB-Layout (component side) R 14 [.557] min. assembling distance
- 10,16 [.4] <7
R ‘ — "097/
Z 2,54 [.7] (5x) 2,355 [.095] —
S R
S P
" ] | ) S8
NS | 1,55 [.061] (2x) S
N| N : D N S
Qo | © 3
— . I — S
| o | ) 1,039 N
52 I 5
R OF 9§ o R x max. hight of SMD LED
— Q) ‘ 1D max.Hohe SMD LED
LN Py ~
™M 4 42/7& a, & /.0 & & Allgemeintoleranzen Werkstoff Massstab: Datum Name
; . 32/ (5 /3 . 150 2766-m Gezeichnet | 18.03.14 | julz b
| 2,54 [.10] [3x) || 1.27 [.05] N Zeichnung urheserrectitich 3:7 | Freigegeten
Qd * 3 Lm\ geschuetzt (DIN 34) (C) (A3) Geaendert
J 4 4 4 5 775 N Benennung ' Aend.-Nr. Aend.-/ndex
LED (SMD) Position , [.T75] Ethercon Chassis H (56 LEDT - ——
NESFEBH-US5-LED T Ersalz fuer. on 1 81,

15,36 [.605]

25,1 [.988]

NI[EUTROK 30 FL-9494 SCHAAN

Zeichn. Nr.

ST-NESFBH-U5-LEDT




